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	显示业务部分，上半年国内主要厂商均发布了8.6代线推进计划，公司正在积极对接客户需求。公司将继续秉持扩大市场占有率、提高产品竞争力的策略，保持显示业务稳健增长态势。
	半导体业务受益于存储行业上升周期、行业技术升级、国产替代等因素，公司产品正处于关键的技术攻关阶段，公司将进一步加大研发投入，尽快推进产品的验证进度，实现国产替代的突破。

